
特殊形状フィラー 『CeramNex（セラネクス）』

板状アルミナ
厚さと粒径がそろったミクロンサイズの板状粒子
独自合成技術により量産に成功

1 物性（代表値） I� AP05 — 
粒径(dSO) µm 4 8 13 

厚み µm 0.1 J 0.5 

［

0.5 

アスペクト比 30 15 28 

比表面積 rrl/g 6.5 1.7 

［

1.5 

嵩密度 g/ml 0.15 0.3 0.3 

開発状況 開発中 発売中
「

開発中

多面体アルミナ
従来にはない25µm以上の大粒径、14面体構造

粒子同士の面接触が可能、効率的に熱伝導パスを形成

粒径(dSO)

比表面積

嵩密度

開発状況

µm 

rrl/g 

g/ml 

28 

0.15 

1.7 

開発中

カ ー ドハウスアルミナ

32 

<0.1 

1.7 

開発中

板状アルミナが相互に結合し、内部に空隙を有する

合成段階で結合させることで高い圧壊強度を示す

物性（代表値） 1 単位 | AC75 

粒径(dSO) µm 70 

比表面積 n,/g 1.4 

嵩密度 g/ml 0.7 

圧壊強度 MPa 40 

開発状況 開発中

※本カタログ記戦の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。
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LIBセパレー タ 触媒担持
半導体結晶成長用基板

1 
高熱伝導性
熱伝導性コンパウンド

グリス 接着剤
シ ー ト

2 
補強性

セラミック 樹脂 コムシー ト
フィルム 機能紙

チュ ー ブ

CeramNex 
5. .4

3 �

耐摩耗性
コー ティング摺動部材

摩擦材グリ ース
めっき

意匠性
化粧品筆記具 インキ

反射材塗料

事 例 」

①高熱伝導性・②補強性（熱伝導性コンパウンド）

耐熱性
セラミック コー ティング

耐火物

①高熱伝導性（シ ー ト）

板状アルミナ添加効果
•平面方向

熱伝導率向上
・機械強度向上
・球状フィラ ー 併用で

厚み方向熱伝導
向上

熱伝導率

向

向

方

方

み

面

厚

平

．

．

 

3

2

1

（
子
EA
M)
雑
需
岨
篠

゜

球状 板状

アルミナ アルミナ

板状アルミナ添加効果
・機械強度向上
・耐圧性向上
・薄肉化

・バリア性向上
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②補強性（チュ ー ブ）

曲げ強度

球状 板状

アルミナアルミナ

耐圧値

多面体アルミナ添加効果
・フィラ ー 面接触による

太い熱伝導パス形成
•高熱伝導
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熱伝導率

球状 多面体

アルミナ アルミナ

③摩耗性（電子回路基板）

板状アルミナ添加効果
・摩耗性低減
・ドリル加工性向上
・耐摩耗性向上
・摩擦性
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ドリル摩耗率

none 板状

アルミナ
球状 板状

アルミナ アルミナ

※本カタログ記戟の特性値は代表値であり、それを保証するものではありません。
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